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摘要(译)

本公开提供了一种OLED面板的封装方法和封装结构。 在OLED面板的封
装方法中，在密封剂内部的封装盖板上设置一圈液态金属，将封装盖板
和TFT基板真空密封以获得封装结构。 当外部水和氧气通过有机材料密
封剂渗透到包封结构中时，液态金属将与入侵的氧气发生反应，并在其
表面形成液态金属氧化物膜，从而形成致密的水-氧阻挡层，从而可以有
效地防止 水和氧气进入OLED器件以达到很大的封装效果。
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